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Innovat

Architektur und Boden der AIT

e produkt- und/oder projekt
orientierte fusammenarbeit
wischen Architekten und
Industrieunternshmen im Bereich
Béden, Bodenbelige und
Bodensysteme ist eine Form des
Zusammenwirkens mit hiichstem
Innovationspotenzial. Dabei lie-
fern das gemeinsame Ziel und die
unterschiedlichen Voraus-
satzungen der Produktentwickler
eine sichere Grundlage filr ein er
folgversprechendes Ergebmis.

Der von den Architekturfachzeit-
schriften AIT, ABIT und Intelli-
gente Architektur ausgelobte
Innovationspreis Architektur und
Beden der AIT zeichnet diese
Form der Zusammenarbeit aus
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Kleine und Assaziierte Architekten,
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Dipl.-Ing. Corinna Kretschmar,
Jol Design,

Hamburg

Dipl.-Ing. Heiner Sendelbach,

Schneider + Sendelbach Architekten,

Braunschweig
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Urkunde

In der Kategorie
Produkte von hoher architektonischer
Qualitat

wird dem Unternehmen

Filzfabrik Fulda GmbH & Co.KG
fiir das Produkt

Fulda Chip

2ine

Besondere Auszeichnung

verliehen,

Hannowver, 17.01.2004
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Dipl. -Kaufmann

Karl-Heinz Welnbrenner

Verleger Verlageanstalt Alaxander Koch



